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Dream CHIP

ASIC 3.5

Industrie 4.0: Dream Chip versorgt Industrie und Automobilbranche

mit attraktiven ASIC Losungen

Wahrend des weltweiten Wettlaufs um immer gro-
Rere ASICs in immer kleineren Strukturen mitimmer
héheren Entwicklungskosten besinnt DreamChip
sich auf das Know-how, mit dem die Chipentwick-
lung in Niedersachsen ihren Anfang nahm: ASICs
mittlerer Komplexitat fir die Industrie zu bezahlba-
ren Preisen auch bei moderaten Stlickzahlen.

Im Gegensatz zum FPGA kdénnen mit diesen kun-
denspezifischen Schaltkreisen Ldsungen entwi-
ckelt werden, die bezlglich Stromaufnahme/Ab-
warme, Package/Bauform und Kosten Vorteile
aufweisen.

Wirtschaftliche Zusammenfassung

Made in Germany

der perfekte Kopierschutz

Ersatz von abgekindigten Bausteinen ohne
Anderung der Schaltung, Platine und Soft-
ware

Beispiel: 6,80 € per Chip bei Abnahme von
10T Stlck pro Jahr

200k ASIC Gatter, 512 bit on-chip eFuses,
QFP 144, < 500 mW

einmalig 150 T€ Masken- und Entwicklungs-
kosten inkl. Umwandlung von FPGA

in ASIC Code

Oft ist es auch von Vorteil, ein Bauteil in einer Schal-
tung zu verwenden, das nicht auf dem freien Markt
verfligbar ist: zum einen verhindert es zuverlassig eine
eins-zu-eins Kopie, zum anderen 1af3t sich schon die
Idee der Schaltung nicht so einfach nachvollziehen.

Uber frei programmierbare Sicherungen auf dem
Chip lassen sich individuelle Schlissel fir jede
Schaltung erzeugen, oder z.B. Funktionen pro End-
kunde freischalten.

Das Dreamchip Geschaftsmodel ist auch sehr gut ge-
eignet, um abgekiindigte Bausteine neu aufzulegen.

4 Monate von Auftrag bis zu ersten
Samples
AES, 3DES, SHA IP verfugbar (0,20 € pro
ASIC)
Lieferung verpackter und getesteter Bau-
steine in Serienstickzahlen

Optional:
RTL Entwicklung von PowerPoint zum
fertigen ASIC inklusive Test und Qualifizie-
rung sowie Lieferung.




7 M
4
Dream CHIP ASIC 3.5

Erfolgreiche Projektbeispiele:
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Technische Zusammenfassung

350 nm Technologie groflde Auswahl an Packages

bis zu 50 MHz sehr kleine Bauformen maoglich

bis zu 2M ASIC Gatter (250.000 LEs/LCs) Embedded — Die Technologie im PCB
2 — 3 mW/kgatter@ 30 MHz ermoglicht ,unsichtbare® Sicherheits-
on-chip eFuses fir sichere Schliissel oder funktionen

Konfigurationsdaten, per Serie oder indivi-
duell per Chip programmierbar, beim Chip
Test oder beim Kunden vor Ort per jtag
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